職務経歴書（サンプル）

●年●月●日現在

        



           氏名：○○　○○

■要約
	項目
	内容

	経歴
	半導体製造装置の詳細設計をメインに、部分構想のフェーズで業務を行っております。

15名程度のグループのグループリーダーを経験しています。

	使用ツール
	CADAM、μ-CADAM、ME10などを使用した経験があります。

	技術知識
	筐体、板金、配管、製図に精通しています。

	自己ＰＲなど
	（自己ＰＲ）今後は全体構想のフェーズで開発設計に携わっていきたいと思います。

（ヒューマン面）グループをまとめるために、月１回はメンバーと個別に食事をするようにしています。


■職務経歴

	期間
	業務内容
	使用ツール
	必要知識

	２００２年４月

～現在
	株式会社DE第二設計部開発１課に所属

半導体製造装置（枚葉装置、プラズマCVD装置）の詳細設計（客先要求仕様に対応した装置の設計）

　板金筐体の部分・詳細設計、ガスの配管設計（取り回しなど）、板金・配

　管の組立図作成及び部品図作成、部品リスト作成及び部品手配


	ME10, EXCEL
	筐体設計、板金、配管設計

	２００１年４月

～２００２年３月
	AB株式会社設計部第１設計課に所属

製造・試験設備機器の冶工具部分詳細設計

　航空機部品の組立、穴あけ、溶接、検査などの冶工具設計補

　助、部品図作成補助、組立図作成補助、図面維持改訂補助


	CADAM
	機構設計、冶具設計


■習得技術、受講研修など

	期間
	項目
	内容

	２００４年６月
	TOEIC受験


	755点

	２００３年４月
	特許研修基礎講座受講


	工業所有権に関する知識、特許情報の種類、特許手続き等に関する基本的な知識の習得。特許電子図書館検索について習得。

	２００２年７月
	I-DEAS基礎研修受講
	I-DEASの基本操作として、スケッチ機能、ソリッドモデルを理解する。

	２００１年７月
	CAD基礎CATIA研修受講


	３次元CAD/CATIAによる操作マニュアルを見ないで、技能検定機械製図２級レベルのモデリング及び２Ｄ図面が作図可能な技術習得。


■資格・表彰など

　２００４年５月　　　
設計工程の見直しの功績から社長賞を受賞する

　２００３年３月
技能検定　機械・プラント製図手書き２級

　１９９９年５月
第一種普通自動車運転免許証

以上
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